
107學年度實習機構基本資料表 
       

公司名稱 上銀科技股份有限公司 

負責人 卓永財董事長 統一編號 23503047 

聯絡人 蔡佩珊 職稱 人資部管理師 

聯絡電話 04-2359-4510分機 8883 

公司地址 台中市精密機械園區精科路 7號 

E-mail sabrina.tsai@hiwin.tw 

公司簡介 

上銀科技成立於 1989年，以 HIWIN自有品牌深耕台灣，行銷全球，專注於傳動 

控制與系統科技的研發與製造，上銀科技是台灣精密機械關鍵零組件的指標 

廠商，也是全球前二大傳動控制與系統科技的領導品牌。 

上銀科技以高速化、高精度、複合化、生活化、環保化之特性為產品研發策略，

主要產品如滾珠螺桿、線性滑軌、工業機器人等精密線性傳動零組件，廣泛應用

於國內外生技醫療器材、半導體、3C產業、自動化工業、環保節能產業、精密 

工具機與交通運輸工業上。 

在推廣品牌，建構核心技術之餘，上銀科技也隨著營運成長，積極投身社福公益

與人才培育，多年來持續與各大學院校進行產學合作，推動「自動化工程師證照

考試」，藉以儲備台灣研發技術能量。同時，為激勵台灣青年學子投入機械工程 

領域以及對機器手臂研發及創意應用，上銀科技自 2004年起斥資千萬元舉辦 

『上銀機械碩士論文獎』與『上銀智慧機器手』實作競賽，期能為台灣產業培育

優秀人才，提升台灣精密機械技術之創新，強化台灣在國際市場上的競爭優勢。 

年營業額 211.66億 員工人數 4200人 

  

  

  

  



  

實習期間： 

107年 7月 2日至 107年 8月 31日(資工、資管系大學在校生) 
108年 2月 4日至 108年 6月 28日(資工、資管系大四下學生) 

工作時間 周一~周五常日班；視工作所需適時加班 

實習對象 資訊工程、資訊管理系在校生，實習期間無需返校修課。 

實習類別   實習單位 實習內容與條件 實習薪資 

v暑期實習 

v學期實習 

上銀科技 

(精密園區廠)

資訊部 

實習內容： 

系統分析設計與文件撰寫、 

程式撰寫 

實習條件：(必備條件) 

僅限資訊工程、資訊管理系，需完

成以下 3項全部的課程，每項至少

2學分以上(含)且分數在 70分以

上(含)： 

1. 系統分析與設計或軟體工程 

2. 資訊庫或 SQL相關課程 

   (資料庫種類不拘) 

3. 程式語言或設計課程 

   (語言不拘) 

1. 時薪 140元(依法令規定)， 

享勞、健保 

2.免費提供伙食 

3.加班依勞基法規定 

應徵方式 

1. 請於 4/16(一)前完整提供以下資料寄到 sabrina.tsai@hiwin.tw信箱 

1.1自備完整履歷或 104履歷表 

1.2大學歷年成績單 

1.3相關證照或競賽獲獎證明 

2.  通過書審者將另通知面試時間 

 

註：學期型實習預計 2018.9~10月進行甄選作業，謝謝! 

 


